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D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

 

 

Die maximale Spannung ist nur eine Frage der mi-
nimalen Distanz:
Zwischenplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken
zwischen unterschiedlichen Potenzialen und ermöglichen
höhere Bemessungsspannungen oder eine klare Tren-
nung z.B. von Netz- und Kleinspannungen bzw. unter-
schiedlicher Schutzbereiche.
Die Schwalbenschwanzverbindung sorgt für schnelle
Montage und festen Sitz. Weitere Merkmale sind:
• Rasterverbreiterung um 1,27 oder 2,54mm - und jede

weitere beliebige Kombination
• optische Trennung durch unterschiedliche Farben
• verschiedene Geometrien für die gängigen Bauformen.

Eine lückenhafte Einzelbestückung entfällt: Einzelne
Klemmblöcke werden zu einem zusammenhängenden
Bauteil. Auf Wunsch fertig montiert.
Die Vorteile: Rationellere Verarbeitung, höhere Stabilität,
mehr Sicherheit.

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausfuehrung Leiterplattenklemme, Zubehör, Zwischenplatte,

kieselgrau, Polzahl: 1
Best.-Nr. 1837580000
Art LUP ZP 2.54 GY
GTIN (EAN) 4032248347315
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen  
Verpackung Box
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1837580000
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Abmessungen und Gewichte
 
Höhe 30,9 mm   Höhe (inch) 1,217 inch
Nettogewicht 1,24 g    
 

Systemkennwerte
 
Leiteranschlusstechnik Zugbügelanschluss   Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°   Polzahl 1
Polreihenzahl 1   Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 20
Schutzart IP20    
 

Werkstoffdaten
 
Isolierstoff PA   Farbe kieselgrau
Farbtabelle (ähnlich) RAL 7032   Kontaktmaterial Cu-leg
Lagertemperatur, min. -40 °C   Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C   Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C   Temperaturbereich Montage, max. 100 °C
 

Anschließbare Leiter
 
Hinweistext Die Länge der Aderend-

hülse ist in Abhängigkeit
vom Produkt und von der
jeweiligen Bemessungs-
spannung auszuwählen.,
Der Außendurchmesser
des Kunststoffkragens soll-
te nicht größer als das Ras-
ter (P) sein.

   

 

Bemessungsdaten nach IEC
 
geprüft nach Norm

IEC 60664-1, IEC 61984
  Bemessungsstrom, min. Polzahl

(Tu=40°C) 76 A
Bemessungsstoßspannung bei Über-
spannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 8 kV

   
 

Verpackungen
 
Verpackung Box   VPE Länge 90 mm
VPE Breite 70 mm   VPE Höhe 40 mm
 

Klassifikationen
 
ETIM 7.0 EC002943   ETIM 8.0 EC002943
ETIM 9.0 EC002943   ETIM 10.0 EC002943
ECLASS 11.0 27-46-04-07   ECLASS 12.0 27-46-04-07
ECLASS 13.0 27-46-04-07   ECLASS 14.0 27-46-04-07
ECLASS 15.0 27-46-04-07    
 

Umweltanforderungen
 
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
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Wichtiger Hinweis
 
IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt

und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Ei-
genschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können
auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuch-
tigkeit von 70 %, 36 Monate

 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo-
kument Declaration of the Manufacturer
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren FL DRIVES EN

MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE
FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN
FL ELEVATOR EN
FL POWER SUPPLY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//39474
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40061
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38257
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40062
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38256
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38194
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38203
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38213
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38294
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132


 

 

 

 

 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Lötprofil
Empfohlene Wellen-Lötprofile

Technische Änderungen vorbehalten

Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei 
Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von 
Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:
- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate 

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen  Löttemperatur 
von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.
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Kontaktzeit ca. 3 sec.

Typisches Verfahren
Verfahrensgrenzen
Temperatur auf der LeiterplatteAufheizrate < 3 °K/s

255 °C

ca. 150 °C

Einzelwelle:
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255 °C

Typisches Verfahren
Verfahrensgrenzen
Temperatur auf der Leiterplatte

 Gesamtkontaktzeit max. 10 sec.

ca. 150 °C

Doppelwelle:


